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ВОПРОСЫ к экзамену
по дисциплине «Оборудование для трехмерных технологий» 
для студентов 4 курса дневной формы получения образования; 5 семестр

специальности: 6-05-0722-05 Производство изделий на основе трехмерных технологий,

1. Использование технологий сканирования прототипов для решения инженерных задач?

2. Оборудование для коаксиальной наплавки основанная на лазерном электронно лучевом и плазменном воздействиях?

3. Робототизированные комплексы для аддитивной наплавки про-волокой?

4. Параметры сопла?

5.Муфты, постоянно соединяющие валы. Глухие муфты?

6. Типы и материалы термобарьеров, применяемых в проектиро-вании технологического оборудования для трехмерных технологий?

7. Устройство и основные параметры нагревательных блоков.

8. Зубчато-ременные передачи, применяемые в конструкции прин-теров?

9. Виды кинематики движения, применяемые в технологии FDM.

10. В чем заключаются конструктивные преимущества схем CoreXY и H-Bot перед классической декартовой схемой (Prusa-style)?

11.  Какие факторы определяют выбор между рельсовыми направ-ляющими и цилиндрическими валами при проектировании промыш-ленного принтера?

12. Как рассчитать минимальный шаг позиционирования головки, исходя из характеристик шагового двигателя и параметров ременной передачи?

13. В чем преимущество редукторных экструдеров перед система-ми прямой подачи (Direct Drive) без редуктора?

14. Как влияют вибрации и жесткость рамы на возникновение де-фекта «звона» (ringing) на поверхности модели?

15. Какие методы автоматического выравнивания платформы (ABL) существуют и как они компенсируют неровности стола?

16. Алгоритм слайсинга: Опишите процесс преобразования STL-сетки в траектории перемещения инструмента (G-код) ?

17. Стратегии заполнения: Сравните типы заполнения (гироидное, адаптивное кубическое, соты) с точки зрения прочности и расхода ма-териала?

18. Поддерживающие структуры: По каким критериям выбирается тип поддержек (древовидные против линейных) для сложных органи-ческих форм?

19. Технологические параметры: Как настройки ретракта (дистан-ция и скорость) влияют на качество печати и предотвращение образо-вания «нитей» (stringing)?

20. Охлаждение: Почему для разных типов полимеров (PLA vs ABS) требуются принципиально разные режимы обдува модели в слайсере?

21. Компенсация погрешностей: Какие параметры в слайсере поз-воляют учитывать усадочные процессы материала при остывании?

22. Физика сканирования: В чем разница в применении сканеров с синим и белым структурированным светом при работе в условиях це-ха?

23. Подготовка объекта: В каких случаях обязательно применение матирующих спреев и как они влияют на точность полученного облака точек?

24. Система координат: Для чего используются фотограмметриче-ские метки (маркеры) при сканировании крупногабаритных деталей?

25. Обработка данных: Опишите этапы преобразования облака то-чек в полигональную модель (Mesh) и далее в твердотельную CAD-модель?

26. Точность и разрешение: Как плотность сетки сканирования со-относится с погрешностью измерения геометрии детали?

27.Метрологический контроль: Как выполняется процедура срав-нения полученного скана с эталонной CAD-моделью для выявления отклонений?

28. Устройство и принцип действия 3D-сканера RangeVision NEO?

29. Устройство и принцип действия 3D-сканера Shining?

30. Устройство и принцип действия 3D-сканера Creality CR-Scan Raptor ?
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